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Narodowe Centrum
Badan i Rozwoju

zal. nr 4 Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

Dotyczy zadania ,,Dostawa materialow laboratoryjnych”

Realizowanego w ramach Strategicznego programu badan naukowych i prac rozwojowych ,,Nowoczesne technologie materialowe”- TECHMATSTRATEG
pt. ,, Wydajne lekkie uklady zasilajace zlozone z ogniwa slonecznego i baterii litowo-jonowej oraz ogniwa slonecznego i super kondensatora przeznaczone do zastosowan specjalnych”
(umowa o dofinansowanie TECHMATSTRATEG1/347431/14/NCBR/2018 z dnia 27.02.2018r.)

Lp. Nazwa czeSci Nazwa materialu Ios¢é J.m. Numer zadania/Pozycja

Tasma z klejem akrylowym, transparentna, dwustronnie klejaca umozliwiajaca klejenie materiatlow o niskiej energii

1 powierzchniowej. Przyczepno$¢ do materiatow trudnych do klejenia, m.in. PP, TPO, TPE i roznego rodzaju 20 szt
kompozyty, bez uzycia primeréw

2 Alkohol izopropylowy czda., (10 butli 201, 50 butli 11) 250 1

3 Aceton czda. 100 1

4 Folia enkapsulacyjna jonomerowa o grubosci nie przekraczajacej 60 mikrometréw gwarantujaca szczelnos$¢ i dobra 20 ozt
adhezj¢ do szkla; temperatura pracy do 100stC , formatki A4,

5 Zywica do enkapsulacji o bardzo niskiej lepkosci, w formie klarownej cieczy o barwie jasnozottej; gestosé w 25°C: 5 ke
ok. 1,10 g/cm3, lepkos¢ w 25°C: 200 — 400 mPa s

6 Utwardzacz do ciektej zywicy epoksydowej;powoduje wzrost elastycznosci i udarnosci kompozycji; zastosowanie do | ke
potaczen narazonych na odksztalcenia; czas zelowania w temp.pokojowej ok. 40 min

7 Utwardzacz do ciektych zywic epoksydowych do zastosowania w warunkach obnizonej temperatury oraz przy 1 |
wysokiej wilgotnosci; czas zelowania w temp. pokojowej ok. 20 min
Utwardzacz do cieklej zywicy epoksydowej, do laminowania z uzyciem zbrojenia szklanego lub karbonowego oraz

8 gruntowania materialow porowatych takich jak drewno, pianka PU, beton; czas sieciowania w temp. pokojowej ok. 1 kg
50 min

9 Klej UV o niskiej lepkosci (80 mPa*s w 25 stC), gwarantujacy wytrzymalo$¢ potaczenia szkta ze szklem min. 1000 o
23N/mm2; temperatura pracy -140 - +120 stC

10 Zestaw igiet 1 adapter do kleju UV; min 5 igiet o dtugosei 0.33 - 1,37 mm 3 szt

11 Elektrolit U-HSE o wysokiej stabilnodci, gwarantujacy wysoka sprawnos$¢ ogniw DSSC; zawiera pary redoks Is /I 200 ml

12 Strzykawki jednorazowe, sterylne, dwuczgsciowe (2, 5, 10, 20, 50 ml) - po 200 szt kazdej pojemnosci 1000 szt

13 Igly jednorazowe o trjplaszczyznowej powierzchni wykonanej ze stali nierdzewnej 1000 szt

14 Ostrze przemystowe; wymiary min. 38x19x0,23 mm; wyposazone w uchwyt kotierzykowy 400 szt
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Czes$¢ I - Materialy do budowy ogniw

N6z do odcinania naddatkow folii laminacyjnej 5 Szt
Uchwyt do skalpela wielorazowego uzytku, wykonany ze stali nierdzewnej, kompatybilny z ostrzami nr

15 szt
10,11,12,13,15,18
Ostrza wymienne do skalpela, z zaokraglong krawedzia tnacg (nr 10,11,12,15,18 po 100 sztuk) 500 Szt
Nanokrysztaty w otoczce organicznej (I1I-V), 2mg/ml 300 ml
4-cyjano-4'-pentylobifenyl (SCB) o czystosci min. 98% 1 g
4'-Heptyl-4-biphenylcarbonitrile (7CB) o czystosci min. 98% 1 g
4-Chloro-2-metyloanilina (4-COT) o czysto$ci min. 98% 10 g
1-heksadekanotiol o czysto$ci min. 95% 100 ml
PCDTBT ( Poly[N-9'-heptadecanyl-2,7-carbazole-alt-5,5-(4’,7'-di-2-thienyl-2',1’,3"-benzothiadiazole)]) 100 mg
Szkielka mikroskopowe podstawowe (76 x 26 mm), z oszlifowanymi brzegami 45°, bez pola opisowego 200 Szt
Podtoze ITO o wymiarach 100mm x 100mm x 1.1mm, transmitancja min. 90%, rezystancja powierzchniowa ok. 10 25 <zt
ohm/sq
Materiat maskujacy elektrody do naktadania na szklo, kolor: czarny, sposob utrwalenia: na§wietlanie §wiattem UV 1 kg
Materiat maskujacy elektrody, do naktadania na szkto, zapewnia efekt szronu; kolor: efekt szronu, sposob | ke
utrwalenia: naswietlanie Swiattem UV
Material maskujacy elektrody, do naktadania na szklo, kolor: czarny, sposob utrwalenia: wypat w wysokiej ’ |
temperaturze
Modyfikator past z nanoczgsteczkami metalicznymi 1300 ml
Material maskujacy elektrody, do naktadania na szkto, kolor: biaty, sposob utrwalenia: wypat w wysokiej ’ |
temperaturze
Rozpuszczalniki OMTeda 250 ml
Lakier PVB do izolowania, zabezpieczania przed korozjg i wilgocig, temperatura pracy: min. -50-+150°C 5 szt
Zalewa silikonowa do uszczelniania i hermatyzacji, kolor: szary, twardos¢ Shore'a: minimum 67, temperatura pracy:
minimum -50-200°C, przewodnos¢ cieplna: minimum 2W/mkK, stala dielektryczna: minimum 3, wytrzymato$¢ 10 szt
dielektryczna: minimum 20kV/mm, czas wigzania: maksymalnie 40min
Transparentna zalewa silikonowa do uszczelniania i hermatyzacji, Twardo$¢ Shore'a: minimum 45, wydtuzenie przy
zrywaniu: minimum 100%, gesto$¢ (w temp.20°C): 1,02g/cm3, Wytrzymatos$¢ na rozrywanie: minimum 7N/mm?2, 1 kg
wytrzymato$¢ na przebicie: min. 23kV/mm, czas wigzania: maksymalnie 100min
Farba do naktadania na szklo, kolor seledynowy; utwardzanie w wysokiej temepraturze 1 kg
Zaprawiacz wodny do druku bezposredniego i pedzla (szklo/porcelana) 1 kg
Uchwyt aluminiowy r¢czny niezbedny do przygotowania podtozy szklanych pod sitodruk 0,1 mb
Guma raklowa zielona $rednia; wymiar 3660x50x10 0,1 mb
Szablon sitodrukowy 22x22; siatka 55-063W 1 szt
Szablon sitodrukowy 22x22; siatka 71-055W 1 szt
Szablon sitodrukowy 500x500; siatka 130-035W 2 szt
Glinian strontu domieszkowany europem i dysprozem; d=1mm; odporny na dziatanie wysokiej temp. do min. 900st. 2 kg

6
Komponenty do budowy
ogniw DSSC (np.
podioza, absorber,
enkapsulanty)




43 Wodny roztwor KOH (50%) 50 kg

44 Glinian strontu domieszkowany europem i dysprozem; d=60um 2 kg

45 Rozpuszczalnik nitro 5 1

46 Jednorazowy pojemnik laboratoryjny PCV z podziatka 0,351 10 Szt

47 Jednorazowy pojemnik laboratoryjny PCV z podziatka 0,31 3 Szt

48 Jednorazowy pojemnik laboratoryjny PCV z podziatka 0,61 10 Szt

49 Zakretka wykonana z PCV z dozownikiem 5 Szt

50 Podloza z elektrodg metaliczng 80 szt

51 Pedzel z migkkiego wlosia utatwiajacy oczyszczanie akcesoriow do drukowania 10 szt

52 Zestaw metalowych podktadow do sitodruku; wymiar min. 150x105x2 mm 20 Szt

53 Szkta z powtoka ITO re>10 ohm/sq 5x5 cm grubo$¢ Imm 80 szt
6

54 Pasta na bazie nanoczastek Au i Ag, min 30%wag, fi nanoczastek >20nm 1300 g Pasta Aui Agdo

wykonania kontaktow

7

55 Pasta na bazie nanoczastek Au i Ag, min 30%wag, fi nanoczastek >20nm 1300 g Pasta Aui Agdo

wykonania kontaktow

6

56 Ztoty drut o $rednicy 0,8 mm, czysto$¢ 99,9% 1 m Przewody Au d(,)

wykonania potaczen dla
przesytu tadunku

7

57 Ztoty drut o $rednicy 0,25 mm, czysto$¢ 99,9% 2 m Prze\yody Au d(,)

wykonania potgczen dla
przesytu tadunku

58 z Azot 5.0 600 1 6

59 5 % o Argon o wysokiej czystosci 100 1 Gazy procesowe i

60 . ; §, Gazy reakcyjne do procesu PVD, mieszanki: azot,argon,wodor 100 1 obojetne

61 585  |Azts0 600 1 7

62 i" 5 ° Argon o wysokiej czystosci 100 1 Gazy procesowe i

63 © Gazy reakcyjne do procesu PVD, mieszanki: azot,argon,wodor 100 1 obojetne
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Czes¢ III - Ogniwa sloneczne

Mobilny zestaw ogniw stonecznych I generacji o mocy 7W w zestawie z akumulatorem z ogniw elektrochemicznych 1 szt

Mobilny zestaw ogniw stonecznych I generacji o mocy 12W ze zintegrowanym akumulatorem z ogniw 1 szt

elektrochemicznych 7

Mobilny wielonapigciowy zestaw ogniw stonecznych I generacji o mocy wyjsciowej 21W 1 szt Ogniwa stoneczne
Mobilny wielonapigciowy zestaw ogniw stonecznych I generacji o mocy wyjsciowej 40W 1 szt réznych generacji (I, 11,
Fotowoltaiczne ogniwa krzemowe, monokrystaliczne z tylng metalizacja, sprawnos¢ minimum 23,5% 1500 szt 1D
Fotowoltaiczne ogniwa cienkowarstwowe, sprawno$¢ minimum 15% 200 szt

Fotowoltaiczne ogniwa organicze sprawno$¢ minimum 8% 50 Szt

Fotowoltaiczne ogniwa pvsk sprawno$¢ minimum 6% 50 Szt

Mobilny zestaw ogniw elektrochemicznych do magazynowania energii elektrycznej z mozliwoscia 1 szt

bezprzewodowego przesytu energii 6

Mobilny zestaw wielonapigciowy ogniw elektrochemicznych do magazynowania energii elektrycznej 1 Szt Komponenty do budowy
Ogniwa elektrochemiczne w obudowie 18650, typ ogniwa: litowo-jonowe, minimalna pojemno$¢: 3300mAbh, 50 ot ogniw DSSC (np.
maksymalny prad roztadowania: minimum 6A podtoza, absorber,
Ogniwa elektrochemiczne w obudowie 18650, typ ogniwa: litowo-jonowe, minimalna pojemno$¢: 3000mAbh, 50 - enkapsulanty)

maksymalny prad roztadowania: minimum 15A




